
パラメータ

スキャニング

横 分解能

横 方向レンジ

深さ分解能

深さ方向レンジ

キーホール計測画像 サンプルプログラム

本システムは、従来、溶接工程中に計測できなかったキーホールやビードの

形状をSS-OCT技術を用いることで、インラインでダイレクト計測を可能とする

システムです。

インラインで形状計測することで、リアルタイムに加工条件へフィードバックを

かけることが可能となり、溶接品質の向上が図れます。更に、インラインで

全数検査が行えることで、従来の抜き取り・破壊検査が不要となります。

Laser Weld Monitorning OCT System

特徴

性能

計測結果(キーホール深さ計測)

・インラインでキーホールやビード形状が計測可能

・加工光との同軸計測が可能

・深いキーホールの計測可能(16mm)

・シームトラッキングやハイトセンサへ応用可能

パラメータ Unit 特性

スキャニング kHz 100

横 分解能 um 37(F=250mm)

横 方向レンジ mm 15

深さ分解能 um 15

深さ方向レンジ mm 16

キーホール

金属計測ポイント

加工光計測光

ヘッドの構成

2軸スキャナ

オートフォーカス

ビード幅と高さ

オートトラッキング

キーホールの深さ


